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Glick Engineering GmbH ﬂ GLUCK

ENGINEERING

Wir sind ein branchenunabhéngiger Systempartner fur die Entwicklung und Herstellung
elektronischer Baugruppen und Gerate. Dabei haben sich Branchen mit hohen
Zuverlassigkeitsanforderungen wie die Automobil oder Medizin Branche uber die Jahre als
Schwerpunkte ausgebildet, wo wir uns Spezialwissen und Kompetenzen aufgebaut haben. Unser

Kerngeschaft ist die Entwicklung kundenspezifischer elektronischer Baugruppen unter Beachtung
aller Kundenanforderungen und Normen.
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Gluck Elektronik Gruppe m GLUCK

ENGINEERING

Zwei Starke Partner

Unsere Partnerfirma, die Gllck-Industrie-Elektronik GmbH ist auf die
Serienfertigung von elektronischen Baugruppen spezialisiert.

Das Kerngeschaft der Glick-Engineering GmbH ist die Entwicklung
kundenspezifischer Flachbaugruppen. Gemeinsam bieten wir unseren Kunden also

die komplette Bandbreite von der Entwicklung bis zur Serienfertigung aus einer
Hand. Sie haben die Wahl!

v &
T HIGLUCK
Industrie - Eleksronik GuibH Prototypen- Engineering GmbH
Dienstleistungsangebot fertigung Dienstleistungsangebot
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Komponenten und Systeme
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Die Gluck-Elektronik-Gruppe mit der Gliuck-Industrie-Elektronik GmbH (GIE) und der
Gluck-Engineering GmbH (GEG), ist ein branchenunabhangiger Systempartner fur
die Entwicklung und Herstellung kundenspezifischer elektronischer Baugruppen und
Gerate. Dabei haben sich neben dem industriellen Sektor auch Branchen mit hohen
Zuverlassigkeitsanforderungen wie die Automobil- oder Medizin-Branche tber die
Jahre als Schwerpunkte ausgebildet, in denen wir Spezialwissen und Kompetenzen
aufgebaut haben.

Unser Kerngeschéft ist die Entwicklung und Fertigung kundenspezifischer
elektronischer (Flach-)Baugruppen nach Kundenanforderungen, Gesetzen und
Normen im Rahmen unseres Qualitatsmanagement Prozesses.

Unser Anspruch ist es, Uber den Stand der Technik hinaus, immer neueste
Technologien und Verfahren einzusetzen um die Produkte unserer Kunden
wettbewerbsfahig zu halten oder sie zum technologischen Marktfihrer zu
entwickeln. In diesem Sinne ist die Leidenschaft unserer Mitarbeiter fur Elektronik,
der Antrieb unserer Firmenphilosophie

"kundenspezifische Elektronik in Perfektion".
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Wir sind ein branchenlbergreifender Entwicklungsdienstleister.
In den folgenden Branchen und Tatigkeitsfeldern haben sich Schwerpunkte
ausgebildet:

= Automotive

= Medizin

= Bahntechnik

= |ndustrie / Automatisierung
= Umwelt

= Messtechnik

= Consumer

= E-mobility
= Funktionale Sicherheit nach 1SO-26262
= [nternet of Things (loT) / Wearables

= ALTIUM DESIGNER Support

= Data Management

= Konfiguration von SVN Design Repositorys

= Support bei der Wartung von SVN Database Library

hal Elektronik Entwicklung
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Entwicklungsportfolio ﬂ GLUCK
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= Beratung, Planung

= Konzeptstudien

= Analyse, Bewertung, Beurteilung von
elektronischen Schaltungen

= Konzeptentwicklung

= Anforderungsanalyse

= Pflichtenheft Erstellung

= Hardwereentwicklung

= Schaltungsentwurf AULOMOLive

= FPGA Entwicklung Miipsz

= |PC, EMV-, und fertigungsgerechte
Leiterplattenlayouts

= Embedded Softwareentwicklung

=  Softwareentwicklung far Win 9x, Linux

= (FuSi)-Dokumente zur Qualitats- und Produkis
Zuverlassigkeitsverifikation wie |
Gefahren, - Risikoanalyse und FMEA

= EMV-Messung, Umweltmessung,
Geratezulassung (CE), Qualifikation

= Musterleiterplatten, Prototypen,
Fertigung

= Baugruppentests

0. Inhalt
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|P(?, EMV-, und fertigungsgerechte E GLUCK

| eiterplattenlavouts ENGINEERING

Unsere Kompetenz:

+ Erfahrung von Gber 600 Designs

+ EMV gerechte Ausfuhrung

 fertigungsgerechte Ausfiihrung
IPC-gerechtes Design

« Kontrollierte Impedanz Boards

« automotive gerechte Designs

* High Speed Designs

* High Current/Power Boards

+ 1- bis 18-Lagen Multilayer

+ |IPC-Komplexitat A bis C; einfachst bis HDI

« Vom Labormuster bis zur Serie > 300k/a

* Metal Core Boards

* Flex, StarrFlex Boards

+ Carbondruck Design

Hardware

o

e .-,00 o
o ©

Wichtige angewandte Normen:
IPC-2221A Basisnorm fur Leiterplattendesign
IPC-7351 SMD-Design

CAD Systeme:
- Altium Designer 21/ 22
- Turbo CAD
. FreeCAD
- PCB Matrix
- PCAD 2001

| ShecatraAutorouter > dDPE™M 0t TurboCAD

- Eagle PROFESSIONAL

0. Inhalt
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Prototypen Muster-Baugruppen

Musterleiterplatten "Das Rundum-Sorglos-Paket

(auch im Eildienst bis 1AT)

far Ihre Muster-Baugruppen":

- Musterleiterplatte
- Bauteilbeschaffung
- Bestlickung der Leiterplatte
SMT + THT
- Testen und Priufen der Baugruppe

Bauteile-Logistik,
Arbeitsvorbereitung

VVom Einzelstick bis zur Serie
auch im Eildienst

Versand

Létpastenschablonen Bestiickung, Montage, Nacharbeiten
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Mannheim CeCa$

PCle Bridge + Application Note
MLE

| Schaltplanintegration + Layout
Gliick Engineering

S . . IR |
Backplan-Modul/Leiterplatte
pan / . \ ETH Physical Layer
Fertigung Extern
Bosch

Server-Hardware
Mechanik und
Zusammenbau

extern

Eth Switch + Application Note
FhG IPMS

Servermodul Hardware
Zusammenbau extern

3D/2D Mechanikdesign
Bosch

ssor + Application Note

Annahme: Fertigung/Zusammenbau Rack, Infineon

Module und Leiterplatte kann theoretisch Lo :
extern erfolgen und damit durch Institut Rechnermodul + Application Note
geplant werden Continental
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Mannheim CeCa$

Bundesministerium
fibr Bildung
und Forschung

"

Gesamtvorhabensbeschreibung zur BMBF-Férderinitiative Mannheim

Mannheim CeCa$

Central Car Server - Supercomputing fiir Automotive

; mle
@BOSCH Forschungsgegenstand :
Neue Automotive qualifizierte Hochleistungsprozessoren ﬁ GLUCK
und kinftige Central Car Server e —
@ mit Cloud-Anbindung inklusive Systemintegration nNeHRoN @
dl emn"\ltrix
IT
Gesamtvorhabensbeschreibung (GVB) ?I
(G Version v2.0f FZI
@QTEB,E?-_ﬁ 10.08.2022 Tu'n
*final- Nachforderungen* g
swissbit
Qe Laufzeit: Q4/22 — Q3/25 (3 Jahre) Budget: 88 Mio.€ $ ZFW
ambrosys Férderbedarf: 51Mioc.€

C%@. 6l Verbundférderquote: 57% rire i
Koordinator: Knut Hufeld, Infineon Technologies AG

STTech
a
e Knuthufeld@infineon.com, +49 89 234 52653 HM
(@ NANOTEST
IT'I].E Zi Fraunhofer
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Verbundpartner, Akronym, Ansprechpartner und Anschrift
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Entwicklungsprojekte
aus dem

Automobil, Medizin-
und
Industriebereich
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Automotive Entwicklung BCP21:

M'ﬂ e Technische Anforderungen des abgebildeten

Beispiels:

- Entwicklung Debug Adapter flr Fahrzeug-
Navigationsgerate

- Tatigkeit:
HW Layout Entwicklung, Test, Produktion

- extrem kleines Design 12mm x 50mm
- Hohe Packungsdichte

- Automotive Anforderungen

Elektronik Entwicklung
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Forschungsprojekt INTAKT:

Technische Anforderungen des abgebildeten
Beispiels:

- Funk und Mikrocontroller Einheit CC1350
- Adaptive induktive Energielibertragung
-Energiespeicher /Spannungsversorgung
-Reset Uber Reed-Relay

-Bioverstarker inklusive Stimulator
Tatigkeit:

- HW Layout Entwicklung, Test, Produktion
- extrem kleines Design Durchmesser 22mm
- Kavitat fir Energiereicher

- Einseitige Bestlickung

- Embedded Components

Elektronik Entwicklung
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F lisierungsvorschiag KOﬂZGptStUd'en-

Beispiels:

Teil 4: Komponen
Step Down DC-DC Wandler

- Ausarbeitung der Studie

- Erstellung technisches Konzept

- Realisierungsvorschlage

- HW/SW — Konzept

HISLUCK
- Mechanik Konzept

B - Bewertung technische Machbarkeit
ﬁgGLUCK

Enginesring GmbH

GLUC

Ay Tatigkeit:

Inhalt ﬁg
Diese Prasentation ist das Ergebnis der beauftragten

Konzeptstudie. ! - Funktion auf Blockschaltbild Ebene

Teil 0: Allg. Beschreibung der Aufgabe g“‘ ‘:,::;’ der sbiticion S
Teil 1: Beschreibung des BMS Interface, Anforderungen — — _ T h H h B h H b
Teil 2‘ Strukturierte Analyse des BMS Interface e t::;: e 12 = eC n ISC e eSC rel U n g
Teil 3: Betrachtung kritischer Punkte B T
3.1 Timing Datendibertragung | g inal
3.2 Modbus Stack 11 H H
Teil 4 Komponem::recf;rche I = P reISI n d I katl 0 n

Teil 5: Realisierungsvorschiag BMS Interface
Teil 6: Bewertung technische Machbarkeit

- Entwicklung der Stlickkosten

- Platzanalyse Mechanik Konzept

0. Inhalt automotive d :

~ £._1 Technische Anforderungen des abgebildeten

15



Entwicklungsportfolio GLUCK

ENGINEERING

Modbus ISO-SPI Interface:

Technische Anforderungen des abgebildeten
Beispiels:

- Modularer Aufbau

- Galvanisch getrennte Datentbertragung
- SPI Datentbertragung bis zu 100m

- PCB-Edge Card Connection

Tatigkeit:

- Entwicklung Konzept

- Schaltplan Entwurf

- Mechanik Entwurf

- Firmware Erstellung
- Inbetriebnahme und Test beim Kunde

- Produktion der Geréate

Elektronik Entwicklung
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Medienkonverter:

Technische Anforderungen des abgebildeten
Beispiels:

- Basis Board mit Spannungsversorgung
- Phy-Modul mit Phy Chips

- Modulare Bauweise

- Evaluieren von High-Speed-Technologie
Tatigkeit:

- Entwicklung Konzept

- Schaltplan Entwurf

- Mechanik Entwurf

- Inbetriebnahme und Test beim Kunde

- Produktion der Geréate

Elektronik Entwicklung
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit

¥af GLUCK

ENGINEERING

HW +SW+FPGA-Entwicklung « IPC+EMV-gerechte Layouts
EMV-Messung - Qualifikation - Beratung - Studien
automotive-, medical-, & industrial-electronics

q Brunnen 29 « 72666 Neckartailfingen
20-0 « Fax 07127 934030-9

de: g\ueck-eng'\neer'mg.de

Im kalte
Telefon 07127 9340

info@g\ueck—eng‘meer'mg.
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